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assemblages

de composants électroniques

Verbindungsmaterialien fur Baugruppen der Elektronik -
Teil 1-2: Anforderungen an Lotpaste fur hochwertige Verbindungen in der Elektronikmontage

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 61190-1-2:2014. Pfeklad byl zajistén Uradem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61190-1-2:2014. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

S Géinnosti od 2017-03-26 se nahrazuje CSN EN 61190-1-2 ed. 2 (35 9320) z ledna 2008, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Narodni pfedmluva
Upozornéni na pouZzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s pfedmluvou k EN 61190-1-2:2014 dovoleno do 2017-03-26
pouzivat dosud platnou CSN EN 61190-1-2 ed. 2 (35 9320) z ledna 2008.

Zmeény proti pfedchozi normé
Mezi vyznamnéjsi zmény v porovnani s predchozim vydanim patri:
a) v tabulce 2 byly upraveny velikosti ¢astic pajeciho prasku;

b) byla doplnéna pfiloha B, kterd obsahuje podminky a profil pro proces pretaveni;



¢) byla doplnéna nova pfriloha C.
Informace o citovanych dokumentech

IEC 60194 zavedena v CSN EN 60194 (35 9002) Navrh, vyroba a osazovani desek s plosnymi spoji -
Terminy a definice

IEC 61189-5-3 dosud nevydana

IEC 61190-1-1 zavedena v CSN EN 61190-1-1 (35 9320) Pfipojovaci materialy pro elektronickou
montaz - C4st 1-1: Pozadavky na péjeci tavidla pro vysoce kvalitni propojovani v elektronické montazi

I[EC 61190-1-3 zavedena v CSN EN 61190-1-3 ed. 2 (35 9320) Pfipojovaci materialy pro elektronickou
montaz - Cast 1-3: Pozadavky na péajeci slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé
pajky pro pajeni v elektronice

ISO 9454-2 zavedena v CSN EN ISO 9454-2 (05 0047) Tavidla pro mékké pajeni - Klasifikace
a pozadavky - Cast 2: PoZzadavky na provedeni

Informativni Udaje z IEC 61190-1-2:2014

Tuto mezinarodni normu vypracovala technicka komise IEC/TC 91 Technologie montaze elektroniky.
Toto treti vydani zrusSuje a nahrazuje druhé vydani z roku 2007. Toto vydani je jeho technickou revizi.
Text této normy se zaklada na téchto dokumentech:

FDIS Zprava o hlasovani
91/1154A/FDIS 91/1166/RVD

Uplnou informaci o hlasovani Ize najit ve zpravé o hlasovani ve vy$e uvedené tabulce.
Tato publikace byla vypracovana v souladu se smérnicemi ISO/IEC, Cast 2.

Seznam vSech ¢asti souboru IEC 61190 se spoleCnym nazvem Pripojovaci materialy pro elektronické
sestavy je mozno nalézt na webovych strankach IEC.

Komise rozhodla, Ze obsah této publikace se nebude ménit az do vysledného data aktualizace
uvedeného na webovych strankach IEC (http://webstore.iec.ch) v Gdajich o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace bud

. Znovu potvrzena;

. zrusena;

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo
. zménéna.

Souvisici CSN

CSN EN 61189-5:2007 (35 9039) Zkuebni metody pro elektrotechnické materialy, propojovaci
struktury
a sestavy - Cast 5: ZkuSebni metody pro osazené desky s plodnymi spoji

CSN EN 61189-6:2007 (35 9039) Zkuebni metody pro elektrotechnické materialy, propojovaci
struktury



a sestavy - Cast 6: Materialy pouzivané pfi vyrobé elektronickych sestav
Vysvétlivky k textu této normy

V pfipadé nedatovanych odkazl na evropské/mezinarodni normy jsou CSN uvedené v &lancich
.Informace o citovanych dokumentech“ a ,Souvisici CSN“ nejnovéj$imi vydanimi, platnymi v dobé
schvaleni této normy. Pfi pouzivéani této normy je tfeba vzdy pouzit takova vydani CSN, kterd prejimaji
nejnovéjsi vydani nedatovanych evropskych/mezindrodnich norem (vCetné vSsech zmén).

V textu normy jsou odkazy na metody zkouSeni z IEC 61189-5-3. V zavorce jsou uvedeny odkazy na
starsi vydani totoznych metod z IEC 61189-5 (,*“), pfipadné z IEC 61189-6 (,*").

anglicky termin pouzivané terminy pouzity termin
erformance * (funk¢ni) charakteristiky * (funk¢ni) charakteristiky
P * provedeni (zkousky) * provedeni (zkousky)
* zkouska poklesu (pasty)
slump test ¢ zkouska vytvareni mUlstkl (roztékanim nanesené zkouska poklesu (pasty)
pasty)
* drobné kulicky pajky
solder balling ¢ (drobné kulicky pajky na okraji zbytkd tavidla, drobné kuli¢ky pajky

okolo plosek s malou rozteci a nepdjivé masky)
* vétsi kulicky pajky

solder beading * (jednotlivé vétsi kulicky tésné u soucastky nebo  veétsi kulicky pajky
plosky s diskrétni soucdstkou)

Vypracovani normy
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Technicka normalizaCni komise: 102 SoucCastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku
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Pripojovaci materialy pro elektronické sestavy

Cast 1-2: Pozadavky na pajeci pasty pro vysoce kvalitni propojovani
pfi montazi elektroniky

(IEC 61190-1-2:2014)

Attachment materials for electronic assembly

Part 1-2: Requirements for soldering pastes for high-quality interconnects
in electronics assembly

(IEC 61190-1-2:2014)



Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques
Partie 1-2: Exigences relatives aux pates a braser pour les
interconnexions de haute qualité dans

les assemblages de composants électroniques

(CEI 61190-1-2:2014)

Verbindungsmaterialien fir Baugruppen der Elektronik

Teil 1-2: Anforderungen an Lotpaste fur hochwertige Verbindungen
in der Elektronikmontage

(IEC 61190-1-2:2014)

Tato evropska norma byla schvélena CENELEC dne 2014-03-26. Clenové CENELEC jsou povinni spinit
vnitfni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské normé
bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena Clenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské
republiky

Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fir Elektrotechnische Normung

Ridici centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel
© 2014 CENELEC VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky

jsou celosvétové vyhrazena ¢lendim CENELEC.
Ref. ¢. EN 61190-1-2:2014 E

Predmluva

Text dokumentu 91/1154A/FDIS, budouciho tretiho vydani IEC 61190-1-2, vypracovany technickou
komisi IEC/TC 91 Technologie montaze elektroniky, byl pfedloZzen k paralelnimu hlasovani IEC-
CENELEC a byl schvalen CENELEC jako EN 61190-1-2:2014.

Jsou stanovena tato data:

* nejzazsi datum zavedeni dokumentu na narodni Grovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
ozndmeni o schvaleni k pfimému pouzivani

jako normy nérodni (dop) 2014-12-26
* nejzazsi datum zruseni narodnich norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2017-03-26

Tento dokument nahrazuje EN 61190-1-2:2007.

EN 91190-1-2:2014 obsahuje tyto vyznamné technické zmény v porovnani s EN 61190-1-2:2007:



a) v tabulce 2 byly upraveny velikosti ¢astic pajeciho prasku;
b) byla doplnéna pfiloha B, ktera obsahuje podminky a profil pro proces pretaveni;
c) byla doplnéna nova pfiloha C.

Upozoriuje se na moznost, ze nekteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CENELEC [a/nebo CEN] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vsech
patentovych prav.

Oznameni o schvélenf{

Text mezinarodni normy IEC 61190-1-2:2014 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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Uvod

Tato ¢ast IEC 61190 popisuje charakteristiky pajeci pasty prostfednictvim popisu vlastnosti,
zkuSebnich metod a kontrolnich kritérii. Tyto materidly zahrnuji prasek pajky a tavidlo pro pajeci
pasty, jejichz smisenim se pfipravi pajeci pasta. Prasky pdjek se klasifikuji podle tvaru ¢astic

a rozdéleni jejich velikosti. Zamérem této normy neni vyloucit Castice, jejichz velikost nebo rozlozeni
velikosti nejsou v normeé uvedeny. Vlastnosti tavidel pro pajeci pasty v€etné jejich klasifikace



a zkousSeni jsou uvedeny v IEC 61190-1-1.

Pozadavky na pajeci pasty jsou popsany v obecnych terminech. V praxi, pokud jsou nezbytné prisné&jsi
pozadavky, mohou byt vzajemnym odsouhlasenim mezi uzivatelem a dodavatelem stanoveny jako
doplnkové pozadavky. Uzivatelé jsou upozoriovani na provadéni zkousek (nad rozsah platnosti této
specifikace) pro urceni vhodnosti pajeci pasty pro specifické procesy.

Tato norma je urena pro pouziti pro vSechny typy pajecich past, které se obvykle pouzivaji pro pajeni
a zejména pfi montazi elektroniky. Pouzité pajeci pasty ovliviiuji vSechny aspekty aplikace. Obecné
specifikace pro pajeci pasty jsou uvedeny v ISO 9454-2,

1 Rozsah platnosti

Tato ¢ast IEC 61190 specifikuje obecné pozadavky pro charakterizovani a zkouseni pajecich past pro
vysoce kvalitni propojovani pfi montazi elektronickych sestav. Tato norma slouzi jako dokument fizeni
kvality a neni uréena k tomu, aby se vztahovala pfimo k funkénim charakteristikdm materiall

Vv procesu vyroby.

Odpovidajici informace o charakterizovani tavidla, fizeni kvality a pofizovaci dokumentaci pajecich
tavidel a materialQ, které tavidla obsahuiji, Ize nalézt v IEC 61190-1-1.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



